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SP0S6B PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI STOPU CYNA - OLOW
A OBWODACH DRUKOWANYCH DO PROCESU OBTAPIANIA

Wynalazek dotyczy sposobu przygotowania powierzchni stopu cyna-otéw na obwodach
drukowanych z neniesiongq galwanicznie powktokg stopu.

Znany z polskiego opisu patentowego nr 72041 sposdéb poprawy lutownosci stopu po-
przez przetapianie powtoki ztozonej ze stopu cyne-oxdéw polega na tym, e powloke przetapia
sie w kgpielach ztozonych z kalafoni basleamicznej lub mieszaninie oleju cylindrowego i
arachidowego z dodetkiem kwasdw tXuszczowych w temperaturze 235 - 250°¢.

W znanym sposobie firmy Argus stosuje sig¢ tylko proces topnikowania i przetapiania
promiennikowego, nie zapewniajgc kompleksowej obrdébki obwoddw.

Wymienione procesy przetapiania powkoki stopu cyna-oidéw nie dajg mozliwosci stogo-
wania tych proceaéw w produkcji potokowej. W metodzie olejowej szybkie wypalanie sie¢ medidw
grzewczych powoduje pogorszenie sig jekogci powierzchni. Stosowanie olejéw i kalafoni
stwarza duze zagroienie pozarowe.

Celem wynalazku jest opracowanie kompleksowego sposobu uzyskiwenia na obwodach
drukowanych pokryé zapewniajgcych dobrg lutownosé poprzez diugi czes oraz stworzenie warunkéw
ujawniania ukrytych wad powstatych przy wytwarzaniu obwodéw drukowanych. Spoadb powinien nada-
waé sie do atosowania w produkcji potokowej.

cel ten zostal osiggniety przez opracowanie sposobu przygotowania powierzchni stopu
cyna-oldw polegajgcy na tym, Ze obwody drukowane po galwanizacji wytrawia sie, odtlenisa,
ptucze, suszy, topnikuje i przetapia.

Iatota wynalazku polega na tym, Ze powierzchnie stopu cyna-oidéw odtlenkowuje s8ig
natryskowo roztworem skiadajgcym ei¢ z kwasu borowego w ilosci 8 g/1l, kwasu fluoroborowego
w ilogci 140 g/l i tréjmocznika w ilosci 80 g/l. W nastepnej operacji obwody drukowane pktucze
gie i suszy w znany sposdb. Po wysuszeniu na powierzchnie stopu cyna-oiéw nakiada sie topnik
poprzez walce twarde i miegkkie o nastepujgcym skiadzie: alkohol izopropylowy w iloséci 10 - 15}‘
wagowych, glikol etylenowy w ilosci 60-80% wagowych, tréjetanoloamina w ilosci 3-10% wagowych,
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0,2 n kwas solny w ilosci 6 - 15% wagowych.

Po natozeniu topnika stop cyna-oidéw podgrzewa sie halogenowymi promiennikami
podczerwieni, najpierw do temperatury 100 - 120°c. a nagtepnie w czasie 10 - 15 sekund
przetapia éig atop cyna-oidw w temperaturze 350 - 4oo°c. Po przetopieniu powierzchnie
obwodéw drukowanych chlodzi sie, neutralizuje i suszy.

Przyktad.
Proces przygotowenia powierzchni etopu cyns-oiéw na obwodach drukowanych reali-

zowany jest w urzgdzeniu sktadajgcym sie z:; modutu odtlenkowania, piukania, suszenia,
modutu topnikowania, moduiu przetapiania, moduiu zmywenia i ptukenia. Obwody drukowane
transportuje sie poprzez poszczegdélne moduty za posrednictwem przenosnika walkowego w 8po-
géb ciggiy. W komorze odtlenkowania obwody drukowane natryskuje sieg z obu stron roztworem
o nastepujgcym skiadzie; kwas borowy w ilosci 8 g/l, kwas fluoroborowy w ilosci 140 g/1,
tréjmocznik w ilosci 80 g/l. Nastepnie obwody drukowane myje sie i suszy. Po wysusezeniu w
kolejnej komdrce na powierzchnie obwodéw drukowanych nanosi sig topnik poprzez watki twarde
i migkkie pomiedzy ktdérymi przesuwa sie piytka. Naenoszony na piytki topnik posiada nastepu-
jacy sktad:; alkohol izopropylowy w ilosci 14% wagowych, glikol etylowy w ilosci 70% wagowych,
tréjetanoloamina w ilosci 7% wagowych, 0,2 n kwas solny w ilosci 9% wagowych. Po naniesieniu
na powierzchnie obwodéw drukowanych topnika obwody przekazywane sg przenosnikiem do komory
podzrzewania watepnego, gdzie podgrzewane sg do temperatury 100 - 120°c, a nastepnie przeka-
zywane 8§ do komory przetapianias, gdzie podgrzewane sg da temperatury 380°c i utrzymywane
w tej temperaturze przez 15 sekund.

Obwody drukowane nagrzewa sig halogenowymi promiennikami podczerwieni. W nastep-
nych operacjach powierzchnie obwodéw drukowanych chiodzi eig, zmywa i suszy. '

Zaatrzezzenie patentowe

Sposdb przygotowania powierzchni a@topu cyna-oidéw na obwodach drukowanych do
procesu obtapiania polegajgcy na tym, Ze obwody drukowane po galwanizacji odtlenkowuje saie,
ptucze, suszy, topnikuje i przetapia, zn amienny t y m, 2e powierzchnie stopu
cyna-otdéw odtlenkowuje sie natryskowo roztworem sktadajgcym sie z kwasu borowego w ilosci
8 g/1, kwasu fluoroborowego w ilogci 140 g/l i tréjmocznika w ilogci 80 g/1, & nastepnie
ptucze i euszy w znany sposéb, po czym na powierzchnie stopu cyna-oiéw nakiada sie poprzez
walce twarde i miekkie topik o nastepujgcym skiadzies: slkohol izopropylowy w ilosci 10-18%
wagowych, glikol etylenowy w ilosgci 60 - 80% wagowych, tréjetanoloamina w ilodci 3 - 10%
wagowych oraz 0,2 n kwas solny w ilogci 6 - 15% wagowych, w nastepnej kolejnosci stop
cyna - oXdw podgrzewa sie halogenowymi promiennikami podczerwieni, najpierw do temperatury
100 - 120°c, a nastepnie w czasie 10 - 15 sekund podgrzewa sig stop cyna - otdéw w tempera=
turze 350 - 4oo°c. po czym w znany sposdéb powierzchnie chtodzi aie, neutralizuje i suszy.
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